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证券代码：688135                                公司简称：利扬芯片 

广东利扬芯片测试股份有限公司 

投资者关系活动记录表 
 

投资者关系

活动类别 
业绩说明会 

活动主题 利扬芯片 2024年度暨 2025 第一季度业绩说明会 

时间 2025-05-19 - 11:00-12:00 

地点/方式 
上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 

网络文字互动 

参会人员 

董事长：黄江 

董事、总经理：张亦锋 

董事、董事会秘书兼财务总监：辜诗涛 

独立董事：郭群 

投资者关系

活动主要内

容介绍 

一、投资者网络文字互动环节 

（1）高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要

企业的业绩表现？谢谢。 

尊敬的投资者，您好。集成电路测试兼具资本投入大，人才和

技术壁垒高等特点，伴随芯片国产化率的不断提升以及芯片复杂性、

集成度越来越高，分工合作模式有助于进一步推动中高端芯片国产

化的进程，国内独立第三方测试市场有望保持快速增长。尽管全球

宏观经济动荡，但同时意味着世界经济结构体加速重构，国产芯片

将迎来历史机遇，促使国产化率加速提升的趋势；另外，公司市场

份额与全球领先的独立第三方测试厂商相比，仍有巨大的追赶空间。

行业内其他企业的业绩表现请您查看其公开信息，感谢您对公司的

关注。 

（2）高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 

尊敬的投资者，您好。集成电路测试在集成电路产业链中必不
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可少，每颗芯片都需 100%经过测试才能保证其正常使用。因此，芯

片设计产业规模与芯片制造产能增长均会带动芯片测试需求的不断

增长。在全球集成电路产业向境内转移的背景下，叠加国家政策支

持，随着高算力、汽车电子等高可靠性测试领域需求的提升，未来

集成电路测试市场空间大，国内第三方专业测试前景广阔。感谢您

对公司的关注。 

（3）高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 

尊敬的投资者，您好。具体财务相关信息可详见在上交所 2025

年 4 月 30 日披露的 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告；其

中 2025年第一季度营业收入同比上年同期增长，但受固定成本、财

务费用等持续上升，导致一季度利润亏损。感谢您对公司的关注。 

（4）高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

谢谢。 

尊敬的投资者，您好。2025年，我们坚持聚焦主业，通过内生

长和外延并购共举高质量发展；辅以左翼协助客户技术改良，筑牢

主业根基；推动右翼前沿核心技术跑通矿区复杂地形及天气的自动

驾驶视觉算法模型。公司将深化“一体两翼”战略布局，坚持以市场

为导向，强化技术创新，共同提升公司在集成电路领域的核心竞争

力。感谢您对公司的关注。 

 

 


